
 

 

  中国沈阳IC3发展战略研讨会召开 
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    9月28日至29日，由沈阳市人民政府、辽宁省科学技术厅、中国科学院国际合作局共同主办的“中国沈阳IC3发展战略

研讨会”在沈阳举行。  

    IC3是英文Integrated Circuit’International Cinese 和 Industry Chain的缩写，含义是在集成电路领域发挥海

外华人的人才资源优势，在辽沈地区形成IC装备产业链，进而带动中国大陆IC产业的发展。本着合作、共赢、务实、发展

的宗旨，本次会议对辽宁IC装备产业发展前景及发展大计等具有前瞻性、全局性的问题进行了深入探讨。  

会议邀请了多名海外华人专家，其中包括美国NOVELUS公司副总裁姜谦博士、美国应用材料公司转包加工管理中国区域经

理李茂成博士、日本TOSHIBA公司的高层技术人员等。美国应用材料公司是全球最大的半导体设备供应商，2000年销售额

108亿美元，NOVELLUS公司是美国第2大IC设备公司，年营业额15亿美元。信息产业部产品管理司王勃华处长和上海市集成

电路行业协会薛自副秘书长到会，并作了重要报告。参会企业有首钢日电有限公司、中电科技集团47所等；大连理工大

学、中国机械科学研究院、中科院微电子中心、中科院沈阳科学仪器中心、沈阳仪表科学研究院等单位领导出席了会议。 

    本次会议由沈阳市浑南新区管理委员会、中国科学院沈阳自动化研究所、北美中国半导体协会承办，具体会务由沈阳

芯源先进半导体技术有限公司协办。浑南新区常务副主任赵晓川和沈阳自动化所副所长王小刚主持会议，沈阳市副市长王

翔坤和沈阳自动化所所长王越超出席了会议。 


